
研究課題 高専側研究者 採択額
（千円）

1 木製梱包長箱の強度解析，評価試験による設計・製造法の改善 土木建築工学科　島袋　淳 300

2 超音波振動利用のダイヤモンドダイス研磨機の開発 情報電子工学科　新田　貴之 300

平成３０年度徳山高専テクノ・アカデミア事業 研究シーズブラッシュアップ
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